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８０

６０

４０
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温度（℃）

引
張
降
伏
応
力

（MPa）

８０６０４０２００－２０

RPP1950

PN303

引 張 弾 性 率 温 度 特 性

※記載データは試験片厚さ5mmの実測値であって、保証値ではありません。

５０００

４０００

３０００

２０００

１０００

０

温度（℃）

引
張
弾
性
率

（MPa）

８０６０４０２００－２０

T938（60mm未満）

５０００

４０００

３０００

２０００

１０００

０

温度（℃）

引
張
弾
性
率

（MPa）

８０６０４０２００－２０

T938（60mm以上）

５０００
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３０００

２０００

１０００

０

温度（℃）

引
張
弾
性
率

（MPa）
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HT928
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４０００

３０００

２０００

１０００

０
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張
弾
性
率

（MPa）

８０６０４０２００－２０

THQ098

曲 げ 弾 性 率 温 度 特 性

５０００

４０００

３０００

２０００

１０００

０

温度（℃）

曲
げ
弾
性
率

（MPa）

８０６０４０２００－２０

T938（60mm未満）
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０
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弾
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８０６０４０２００－２０

T938（60mm以上）
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性
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HT928
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弾
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８０６０４０２００－２０

RPP1950

引 張 降 伏 応 力 温 度 特 性

※記載データは試験片厚さ5mmの実測値であって、保証値ではありません。

曲 げ 応 力 温 度 特 性

１００

８０

６０

４０

２０

０

温度（℃）

引
張
降
伏
応
力

（MPa）

８０６０４０２００－２０

T938（60mm未満）

１００

８０

６０

４０

２０

０

温度（℃）
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張
降
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応
力
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８０６０４０２００－２０

T938（60mm以上）
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応
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８０６０４０２００－２０

HT928
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THQ098

１４０

１２０

１００

８０

６０

４０

２０

０

温度（℃）

曲
げ
応
力

（MPa）

８０６０４０２００－２０

T938（60mm未満）

１４０

１２０

１００
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力
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８０６０４０２００－２０

RPP1950

PN303

●塩ビプレートの物性温度特性 ●塩ビプレートの物性温度特性●塩ビプレートの物性温度特性

●非塩ビプレート（PPプレート）の物性温度特性 ●非塩ビプレート（PPプレート）の物性温度特性

●塩ビプレートの物性温度特性

●非塩ビプレート（PPプレート）の物性温度特性
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１００
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４０
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０

温度（℃）

引
張
降
伏
応
力

（MPa）

８０６０４０２００－２０

RPP1950

PN303

引 張 弾 性 率 温 度 特 性

※記載データは試験片厚さ5mmの実測値であって、保証値ではありません。
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曲 げ 弾 性 率 温 度 特 性

５０００

４０００

３０００

２０００

１０００

０

温度（℃）

曲
げ
弾
性
率

（MPa）

８０６０４０２００－２０

T938（60mm未満）

５０００

４０００

３０００

２０００

１０００

０

温度（℃）

曲
げ
弾
性
率

（MPa）

８０６０４０２００－２０

T938（60mm以上）

５０００

４０００

３０００

２０００

１０００

０

温度（℃）

曲
げ
弾
性
率

（MPa）

８０６０４０２００－２０

HT928

５０００

４０００

３０００

２０００

１０００

０

温度（℃）

曲
げ
弾
性
率

（MPa）

８０６０４０２００－２０

THQ098

５０００

４０００

３０００

２０００

１０００

０

温度（℃）

曲
げ
弾
性
率

（MPa）

８０６０４０２００－２０

RPP1950

引 張 降 伏 応 力 温 度 特 性

※記載データは試験片厚さ5mmの実測値であって、保証値ではありません。

曲 げ 応 力 温 度 特 性
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●塩ビプレートの物性温度特性 ●塩ビプレートの物性温度特性●塩ビプレートの物性温度特性

●非塩ビプレート（PPプレート）の物性温度特性 ●非塩ビプレート（PPプレート）の物性温度特性

●塩ビプレートの物性温度特性

●非塩ビプレート（PPプレート）の物性温度特性
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温度：65℃、曲げ応力：25MPa

以上

 　
※記載データは試験片厚さ5mmの実測値であって、保証値ではありません。

６０

５０

４０

３０

２０

１０

０

温度（℃）

６０４０２００－２０－４０

PP（PGグレード）

PN303

ク リ ー プ 特 性 衝 撃 強 さ 温 度 特 性 そ の 他 温 度 特 性

RPP1350

●塩ビプレート、PPプレートのクリープ限●塩ビプレートの物性温度特性 ●塩ビプレートの物性温度特性

●非塩ビプレート（PPプレート）の物性温度特性

PPPP
RPP1950

物性資料

●塩ビプレートの曝露耐候物性変化

０ １００ ２００ ３００ ４００ ５００ ６００ ７００

１０

９

８

７

６

５

シ
ャ
ル
ピ
ー
衝
撃
強
さ
（
kJ
/m

2
）

照射時間（h）

０ １００ ２００ ３００ ４００ ５００ ６００ ７００

７０

６５

６０

５５

５０

引
張
降
伏
応
力
（
M
P
a
）

照射時間（h）

T938

※耐候促進試験機で曝露試験を実施。
※記載データは試験片厚さ5ｍｍの実測値であって、保証値ではありません。

T938
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物
性
資
料 温度：65℃、曲げ応力：25MPa

以上

 　
※記載データは試験片厚さ5mmの実測値であって、保証値ではありません。
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PN303

ク リ ー プ 特 性 衝 撃 強 さ 温 度 特 性 そ の 他 温 度 特 性

RPP1350

●塩ビプレート、PPプレートのクリープ限●塩ビプレートの物性温度特性 ●塩ビプレートの物性温度特性

●非塩ビプレート（PPプレート）の物性温度特性

PPPP
RPP1950

物性資料

●塩ビプレートの曝露耐候物性変化

０ １００ ２００ ３００ ４００ ５００ ６００ ７００
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７

６
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ル
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ー
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撃
強
さ
（
kJ
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2
）
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６０

５５

５０

引
張
降
伏
応
力
（
M
P
a
）

照射時間（h）

T938

※耐候促進試験機で曝露試験を実施。
※記載データは試験片厚さ5ｍｍの実測値であって、保証値ではありません。
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